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Informations Produits

Vacu LAB - Station de traitement Plasma sous
Vide pour test en laboratoire

VacuLAB

Unité de traitement Plasma sous vide pour test en

laboratoire et petite série

VaculLAB de Tantec est une version compacte du VacuTEC. Le VacuLAB
offre la possibilité de réaliser des tests a petite échelle en contrélant
la totalité des parameétres. Les parameétres utilisés pour réaliser un
traitement avec le VaculLAB sont facilement transférable sur le Vacu-
TEC pour passer a production a plus large échelle.

Le VaculLAB est une version compacte
du systéme de production VacuTEC.
Le VaculAB est trés compact, il peut
étre facilement déplacé et utilisé pour
des tests et vérifications tres variés.
Il peut étre aussi utilisé pour des
petites séries de production.

Grace a I’écran de contrble Proface il
est facile de contréler et de surveiller
le traitement et tout ses paramétres.

Le VaculLAB est équipé des électrodes
céramiques standards pour étre
certain que les tests réalisés sur cet
équipement sont reproductible a une
échelle plus large avec le VacuTEC.

Le VacuLAB posséde une porte trans-
parente qui permet a I'utilisateur de
suivre entiérement le processus de
décharge plasma.

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques:

D’utilisation simple

Temps de traitement Rapide
Niveau de vide

Générateur intégré

Controle du processus

Vision du traitement Plasma

Traitement complétement

transférable
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InformationsProduits adh

Traitement Plasma et Corona bonding

Caractéristiques:
D’utilisation simple Facilement déplagable pour faire des tests sur des pieces de tout type.

Branchement sur le courant et I'unité est préte a fonctionner.

Temps de traitement Rapide Le fort‘|mpact de la hautg tension perrpgt de réaliser des traitements
en 10 a 180 secondes suivant les matériaux.

Niveau de vide Le niveau de vide est de 1 a 4 mbar.

Générateur intégré Un gen'erat,eur sp.eC|,a}I de 300 Wattﬂest completement intégreé.
Il est piloté depuis I'écran de contrdle.

Contrdle du processus Le pI’OCGISSL’IS e,st completement contrélé et surveillé grace a I'écran
Proface intégre.

La porte transparente de la chambre de traitement permet de voir
facilement le processus plasma.

Vision du traitement Plasma

Traitement complétement L'utilisation d'un concept commun assure une transposition facile
transférable a plus grande échelle.

Spécifications Techniques Vacu LAB - Station Plasma sous Vide

Tension et Puissance restituée Max. 400 Vp/300 Watt
[ mmmEmn o EEeseine o
Niveau de vide 1-4 mbar
|l | woEsekssceee |
Electrode Plasma Céramique
| veeemde  espieseptmi nédeemondces
Dimension en mm (LxPxH) 600 x 410 x 340
N
Taille de la chambre de traitement en mm (LxPxH) 120 x 180 x 55
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